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摘要(译)

本文提供了一种超声探头，包括限定远端的探头壳体，设置在探头壳体
内并可在所述探头壳体内旋转的超声换能器阵列，通过粘合剂粘合到超
声换能器阵列表面的声学中性结构，电动机耦合到超声换能器阵列的电
动机被配置为旋转超声换能器阵列以便对三维体积成像;声耦合流体设置
在探头壳体的自由体积内。还提供了一种制造方法。
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